
RØDE Exhibit 1025 
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page i 



RØDE Exhibit 1025 
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page ii 



-

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

cEr
IEG

61076-2-1 03
Premidre 6dition

First edition
2004-03

Gonnecteurs pour 6quipements 6lectroniques -
Partie 2-103:
Gonnecteurs circulaires -
Sp6cification particulidre pour une gamme
de connecteurs multipolaires (type 'XLR')

Connectors for electronic equipment -
Part 2-103=
Circular connectors -
Detail specification for a range of
multipole connectors (type 'XLR')

O IEC 2004 Droits de reproduction r6serv6s - Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut 6tre reproduite nr No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilis6e sous quelque forme que ce soit et par aucun proc6d6, form or by any means, electronic or mechanical, including
6lectronique ou m6canique, y compris la photocopie et les photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans l'accord 6crit de l'6diteur. the publisher,

lnternational Electrotechnical Commission, 3, rue de Varemb6, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Telephone: +41 22 919 02 1 1 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX
PRICE CODE VCommission Electrotechnique lnternationale

lnternational Electrotechnical Com m ission

Pour prix, voh catalogue en vigueur

For price, see cunent catalogue

IEC:a
I

i

MexAyHapoAHar 3nexrporexHuvecxan Kouuccuq

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 1 of 70



-2-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

1 lnformations g6n6rales ..........

1.1 Domaine d'application...............
1.2 M6thode recommand6e pour le montage

1.3 Nombre de contacts ou d'alv6oles de contact.........

1.4 Valeurs nominales et caract6ristiques
1.5 R6f6rencesnormatives
1.6 Marquage
1.7 D6signation de type CEI ...........

1.8 lnformations pour les commandes ...........

2 Donn6estechniques...............

2.1 Definitions
2.2 Description des moddles et des variantes

2.3 Renseignementssurl'application
2.4 Arrangements des contacts

3 Dessinsetdimensions...........

3.1 G6neralit6s
3.2 Vue isom6trique et caract6ristiques communes......

3.3 lnformations concernant l'insertion (accouplement)

3.4 Embases

3.5 Fiches

3.6 Accessoires...............
3.7 lnformations concernant le montage des embases

3.8 lnformations concernant I'assemblage des fiches..

3.9 Calibres....
4 Caract6ristiques..

4.1 Cat6gorieclimatique
4.2 Caract6ristiques 6lectriques.........
4.3 Caract6ristiquesm6caniques

5 Programme d'essais

5.1 Gen6ralit6s
5.2 Programmesd'essais

Figure 1 - Caract6ristiques communes

Figure 2 - Moddle de montage sur panneau .

Figure 3 - Connecteur femelle

Figure 4 - Connecteur mAle

Figure 5 - Extr6mit6 de la broche de contact

Figure 6 - Arrangements des contacts .........

Figure 7 - Taille 1M ............

Figure B - Taille 1F.............

Figure 9 - Taille 2 ...............

Figure 10 - Taille 3...............

Figure 11 - Connecteur femelle droit

61076-2-103 o CEt:2004

6

12

12

12

12

12

12

14

16

16

18

18

18

20

20

20

20
22

24

32

34

36

36

38

40

42

42

42

44

46

46

52

22

22

24

26

28

30

32

32

32

32

34RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 2 of 70



61076-2-103 @ IEC:2004 -3-

CONTENTS

FOREWORD

1 General information...............

1 .1 Scope.......
1.2 Recommended method of mounting
1.3 Number of contacts or contact cavities......
1.4 Ratings and characteristics
1.5 Normativereferences
1.6 Marking;................
1.7 IEC Type designation
1.8 Orderinginformation

2 Technical information...........

2.1 Definitions
2.2 Survey of styles and variants.....................
2.3 lnformation on application............
2.4 Contact arrangements ..............

3 Drawings and dimensions

3.1 General
3.2 lsometric view and common features
3.3 Engagement (mating) information
3.4 Fixed connectors
3.5 Free connectors .........
3.6 Accessories...............
3.7 Mounting information for fixed connectors..
3.8 Assembly information for free connectors...
3.9 Gauges

4 Characteristics.....

4.1 Climaticcategory....
4.2 Electrical
4.3 Mechanical

5 Test schedule

5.1 General
5.2 Testschedules..........

Figure 1 - Common features

Figure 2 - Panel-mount style

Figure 3 - Female connector..
I

Figure 4 - Male connector..

Figure 5 - Tip of contact pin...............

Figure 6 - Contact arrangements .......

Figure 7 - Size 1M ............

Figure 8 - Size 1F.............

Figure 9 - Size 2...............

Figure 10 - Size 3...............

Figure 11 - Female straight connector

13

13

13

13

13

13

15

17

17

19

19

19

21

21

21

21

23

33

35

37

37

39

41

43

43

43

45

47

47

53

25

23

23

25

27

29

31

33

33

33

33

35
RØDE Exhibit 1025

RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.
Page 3 of 70



-4- 61076-2-103 @ CEt:2004

Figure 12 - Connecteur male droit..........

Figure 13 - Connecteur femelle coud6 d angle droit..

Figure 14 - Connecteur mAle coud6 d angle droit......

Figure 15 - Plan vertical mAle .........

Figure 16 - Plan vertical femelle

Figure 17 - Plan horizontal mAle .........

Figure 1B - Plan horizontal femelle......

Figure 19 - Variante 1M

Figure 20 - Variante 1F.........

Figure 21 -Yariante 3...........

Figure 22 -Variante 2...........

Figure 23 - Calibre de fiche

Figure 24 - Accouplement des fiches

Figure 25 - Accouplement des embases et des fiches

Figure 26 - Montage pour les essais de vibrations......

Tableau 1 - D6signation de la premidre lettre du moddle

Tableau 2 - D6signation de la deuxidme lettre du moddle......

Tableau 3 - Centres de montage les plus proches pour chaque variante de "taille de
montage sur panneau" .............

Tableau 4 - Dimensions du connecteur femelle

Tableau 5 - Dimensions du connecteur m41e..........

Tableau 6 - Diamdtres de broche

Tableau 7 - Types de sorties sur embase

Tableau 8 - Types de sorties sur fiche

Tableau 9 - Dimensions et poids de calibre:

Tableau 10 - Niveaux de performance

Tableau 11 - Lignes de fuite et distances d'isolement .............

Tableau 12 - Reduction de contact...... .............

Tableau 13 - Tailles de fil pour les essais 6lectriques

Tableau 14 - Essais de base.....

Tableau 15 - Groupe d'essais P...............

Tableau 16 - Groupe d'essais 4P.............

Tableau 17 - Groupe d'essais 8P.............

Tableau 18 - Groupe d'essais CP............

Tableau 19 - Groupe d'essais DP............

Tableau 20 - Groupe d'essais EP.............

Tableau 21 - Groupe d'essais HP ............

Tabfeau 22 - Groupe d'essais LP.............

34

34

34

36

36

36

36

38

3B

3B

3B

40

4B

48

50

1B

18

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 4 of 70



-.-

61076-2-103 @ IEC:2004 E

Figure 12 - Male straight connector..

Figure 13 - Female right-angle connector.......
Figure 14 - Male right-angle connector..

Figure 15 - Male vertical pattern

Figure 16 - Female vertical pattern

Figure 17 - Male horizontal pattern

Figure 18 - Female horizontal pattern

Figure 19 - Variant 1M..........

Figure 20 - Variant 1F...........

Figure 21 - V ariant 3......................................
Figure 22 -Yariant 2.............

Figure 23 - Plug gauge

Figure 24 - Mating of free connectors

Figure 25 - Mating of fixed and free connector

Figure 26 - Vibration testing setup ........

Table 1 - Designation of first style |etter.........

Table 2 - Designation of second style letter.

Table 3 - closest mounting centres for each variant of "panel-mount size"
Table 4 - Dimensions of female connector

Table 5 - Dimensions of male connector...........
Table6-Pindiameters
Table 7 - Types of terminations on fixed connector...........
Table 8 - Types of terminations on free connector.............
Table 9 - Gauge dimensions and wei9hts...............

Table 10 - Performance levels

Table 11 - Creepage and clearance distances...

Table 12 - Contact derating

Table 13 - Wire sizes for electrical tests ..............1...........

Table 14 - Basic tests.........

Table 15 - Test group P...............

Table 16 - Test group AP............

Table 17 - Test group 8P.............
Table 1B - Test group CP ............

Table 19 - Test group DP ............

Table 20 - Test group EP.............

Table 21 - Test group HP............

Table 22 - Test group 1P.............

35

35

35

37

37

37

37

39

39

39

39

41

49

49

51

19

19

23

25

27

29

35

35

41

43

43

45

51

53

55

57

63

65

67

67

69

69

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 5 of 70



-6- 61076-2-103 @ CEI:2004

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPETUENTS EICCTNONIQUES -
Partie 2-'103: Connecteurs circulaires - Sp6cification particulidre pour

une gamme de connecteurs multipolaires (type 'XLR')

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique lnternationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisaiion compos6e
de I'ensemble des comit6s 6lectrotechniques nationaux (Comit6s nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de

favoriser la coop6ration internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'6lectricite et de l'6lectronique. A cet effet, la CEI - entre autres activit6s - publie des Normes internationales,
des Sp6cifications techniques, des Rapports techniques, des Sp6cifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-apres d6nomm6s "Publication(s) de la CEl"). Leur 6laboration est confi6e d des comit6s d'6tudes,
aux travaux desquels tout Comit6 national int6ress6 par le sujet trait6 peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent 69alement aux
travaux. La CEI collabore 6troitement avec I'Organisation lnternationale de Normalisation (lSO), selon des
conditions fix6es par accord entre les deux organisations.

2) Les d6cisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques repr6sentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets 6tudies,6tant donn6 que les Comit6s nationaux de la CEI
int6ress6s sont repr6sent6s dans chaque comit6 d'etudes.

3) Les Publications de la CEI se pr6sentent sous la forme de recommandaiions internationales et sont agr66es
comme telles par les Comit6s nationaux de la CEl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas Ctre tenue responsable de
l'6ventuelle mauvaise utilisation ou interpr6tation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'uniformit6 internationale, les Comit6s nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, ir appliquer de fagon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et 16gionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou 169ionales correspondantes doivent Ctre indiquees en termes clairs dans ces dernidres.

5) La CEI n'a pr6vu aucune proc6dure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa
responsabilit6 pour les 6quipements d6clares conformes d une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernidre 6dition de cette publicaiion.

7) Aucune responsabilit6 ne doit 6tre imput6e ir la CEl, d ses administrateurs, employ6s, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comit6s d'6tudes et des Comit6s
nationaux de la CEl, pour tout pr6judice caus6 en cas de dommages corporels et mat6riels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les co0ts (y compris les frais
de justice) et les d6penses d6coulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au cr6dit qui lui est accord6.

8) L'attention est attir6e sur les r6f6rences normatives citdes dans cette publication. L'utilisation de publications
r6f6renc6es est obligatoire pour une application correcte de la pr6sente publication.

9) L'attention est attir6e sur le fait que certains des 6l6ments de la pr6sente Publication de la CEI peuvent faire
l'objet de droits de propri6t6 intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait 6tre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifi6 de tels droits de propri6t6 et de ne pas avoir signal6 leur existence.

La Norme internationale CEI 61076-2-103 a 6t6 6tablie par le sous-comit6 4BB: Connecteurs,
du comit6 d'etudes 48 de la CEI: Composants 6lectrom6caniques et structures m6caniques
pour 6quipements 6lectroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants

FDIS Rapport de vote

488/1413/FDrS 48Bt1432lRVD

Le rapport de vote indiqu6 dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti d I'approbation de cette norme.
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I NTERNATIONAL ELECTROTECH N ICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
Part2-103: Circular connectors - Detail specification for a range of

multipole connectors (type 'XLR')

FOREWORD

1) The lnternational Electrotechnical Commission (lEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (lEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes lnternational Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "lEC
Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. lnternational, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the lnternational Organization for Standardization (lSO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) ln order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

lnternational Standard IEC 61076-2-103 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents

FDIS Report on voting

48B/1413/FDtS 48Bl1432rRVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

:

il

L
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Cette publication a 6t6 r6dig6e selon les Directives ISO/CEI, Partie 2

Les futures normes de cette s6rie porteront dor6navant le nouveau titre g6n6ral cit6 ci-dessus
Le titre des normes existant d6jd dans cette s6rie sera mis d jour lors d'une prochaine 6dition.

Le comit6 a d6cid6 que le contenu de cette publication ne sera pas modifi6 avant 2008. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprim6e;
remplac6e par une 6dition r6vis6e, ou
amend6e.
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This publication has been drafted in accordancewith the ISO/IEC Directives, partZ.

Future standards in this qgrjes will carry the new general title as cited above. Tiiles of existing
standards in this series will be updated when a new edition is prepared.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication wiil be

reconfirmed;
withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.
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coMMrssroN ELectRorecHNteuE tNTERNATtoNALE

CEI SC 48B - Connecteurs

cEt 61076-2-103

COMPOSANTS ELECTRONIQUES en conformit6 avec:
la sp6cification g6n6rique CEI 61076-1

Sp6cification particulidre cadre
cEr 61076-2-001

Versions 3 pOles

tEc 233/04

Gamme d'embases et de fiches
circulaires multipolaires avec dimen-
sions de boitier et de montage
communes

Les embases sont disponibles d la
fois en version pour montage sur
panneau et pour montage sur carte
imprim6e. Des versions sont aussi
disponibles avec des boitiers
m6talliques et d'autres avec des
boitiers en plastique moul6

Niveau(x) de performance:
IReserv6]

Niveau(x) de contr6le: IR6serv6]

Combinaison de niveaux de
performance et de contr6le
IR6serv6]

- 10 - 61076-2-103 @ CEI:2004

CONNECTEURS POUR EOUIPCUENTS EIECTNONIQUES .

Partie 2-'103: Connecteurs circulaires - Sp6cification particulidre pour
une gamme de connecteurs multipolaires (type 'XLR')

Se r6f6rer d la liste des produits homologu6s pour connaitre les composants disponibles qui
sont homologu6s selon cette sp6cification particulidre.

)
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
Part2-103: Gircular connectors - Detail specification for a range of

multipole connectors (type'XLR')

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC SC 48B - Connectors

lEc 61076-2-103

ELECTRONIC COMPONENTS in accordance with IEC 61076-1: Generic
specification

Blank detail specification
rEc 61076-2-001

3 pole versions

lEc 233/04

A range of fixed and free circular
multi-pole connectors, with common
shell and mounting dimensions

Fixed connectors are available in
both panel and printed-board
mounting versions. Also, versions
are available with metal shells and
others with moulded plastic shells

Performance level(s): IReserved]

Assessment level(s): IReserved]

Combination of performance levels
and assessment levels: IReserved]

lnformation on the availability of components qualified to this detail specification is given
in the ualified ducts list.
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1 Informations 96n6rales

1.1 Domaine d'aPPlication

La pr6sente partie de la CEI 61076 s'applique d une gamme de connecteurs circulaires

muliipolaires 6quip6s ou non d'un dispositif de verrouillage, p16sentant un diamdtre ext6rieur

nominal de boitier de 19 mm, poss6dant de 3 d 7 contacts (type 'XLR'). Les embases sont

disponibles d la fois en version pour montage sur panneau et pour montage sur carte

imprim6e.

Ces connecteurs sont largement utilis6s dans les applications audio professionnelles.

La pr6sente partie de la CEI 61076 6tablit des sp6cifications uniformes, des exigences pour les

essais de type et des proc6dures de contrdle de la qualit6 pour une sous-famille de

connecteurs-circulaires. il convient de I'utiliser conjointement avec la sp6cification inter-

m6diaire applicable, voir 1.1 de la CEI 61076-2.

1.2 M6thode recommand6e pour le montage

pour les lignes directrices concernant I'application des connecteurs dans les structures

m6caniques, se reporter d la CEI 60917-2-2.

ll convient que les embases mont6es sur panneau soient normalement fix6es au moyen de vis

et de boulons plutdt qu'au moyen de rivets. Le montage des connecteurs sur carte imprim6e

doit 6tre r6alis6 confoim6men{ aux instructions du fabricant. Les cdbles doivent 6tre fix6s aux

fiches conformtiment aux instructions du fabricant.

1.3 Nombre de contacts ou d'alv6oles de contact

Cette sp6cification particulidre couvre les connecteurs qui possddent de 3 d 7 contacts.

'1'.4 Valeurs nominales et caract6ristiques

Tension assign6e: 50 V en courant alternatif

Tension de tenue: 1 000 V en valeur efficace

Courant nominal d 70 'C: d6pend de la version (voir 4.2-3)

R6sistance d'isolement:

initiale: 10 GO

aprds chaleur humide: 500 MO

Cat6gorie climatique: 25107 0104

Pas entre contacts: voir dessins

1.5 R6f6rences normatives

Les documents de r6f6rence suivants sont indispensables pour I'application du p16sent

document. Pour les r6f6rences dat6es, seule l'6dition cit6e s'applique. Pour les r6f6rences non

dat6es, la dernidre 6dition du document de r6f6rence s'applique (y compris les 6ventuels
amendements).

CEI 60352 (toutes les parties), Connexions sans soudure

CEI 60b12 (toutes les parties), Connecteurs pour 6quipements 
'lectroniques 

- Essals ef

mesures

CEI 60512-1-100 Connecteurs pour 6quipements 6lectroniques
Partie 1-100: G6n6ralites - Publications applicables

Essais ef mesures
RØDE Exhibit 1025

RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.
Page 12 of 70



61076-2-103 @ IEC:2004 - 13 -

1 General information

1.1 Scope

This part of IEC 61076 applies to a range of circular multi-pole connectors with or without
latching device, having a nominal outer shell diameter of 19 mm, with 3 to 7 contacts (type
'XLR'). Fixed connectors are available in both panel-mounting and printed-board mounting
versions.

These connectors are widely used in professional audio applications

This part of IEC 61076 establishes uniform specifications, type testing requirements and quality
assessment procedures for a subfamily of circular connectors. lt should be used in conjunction
with the applicable sectional specification, see 1.1 of IEC 61076-2.

1.2 Recommended method of mounting

For guidance on the application of connectors in mechanical structures, see IEC 60917-2-2

Panel-mounted fixed connectors should normally be mounted using screws or bolts rather than
rivets. Printed-board mounted connectors shall be mounted in accordance with the manu-
facturer's instructions. Cables shall be attached to free connectors in accordance with the
manufacturer's instructions.

1.3 Number of contacts or contact cavities

This DS deals with connectors with 3 to 7 contacts

1.4 Ratings and characteristics

Rated voltage: 50 V a.c.

Voltage proof: 1 000 V r.m.s.

Current rating at 70 'C: depends on version (see 4.2.3)

lnsulation resistance:

initial: 10 GO

after damp heat: 500 MQ

Climatic category: 25107 0104

Contact spacing: see drawings

1.5 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60352 (all parts), So/derless connections

IEC 60512 (aTI parts), Connectors for electronic equipmenf - fesfs and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipmenf - Iesfs and measurements - P.art 1-100:
General - Applicable publications

RØDE Exhibit 1025
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CEI 60917-2-2, Ordre modulaire pour Ie d6veloppement des structures m6caniques pour les
infrastructures 6lectroniques Partie 2: Sp6cification intermddiaire Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm - Section 2: Sp6cification
particulidre - Dimensions pour bacs, chdssis, fonds de paniers, faces avant et unit6s
enfichables

CEI 61076-1, Connecteurs sous assurance de la qualit1 pour utilisation dans le cadre d'appli-
cations analogiques en courant continu ef d basse frdquence et dans le cadre d'applications
num6riques utilisant des ddbits €levds pour le transfert de donn6es - Partie 1: Sp6cification
g6n6rique

CEI 61076-2, Connecteurs pour applications analogiques en courant continu ef d basse
fr6quence et pour applications num€riques utilisant des d6bits 6levds pour le transfert de
donn€es - Partie 2: Connecteurs circulaires sous assurance de la qualitd - Sp6cification
intermEdiaire

1.6 Marquage

Chaque connecteur doit porter les marquages suivants:

marque d'origine (nom ou marque du fabricant);

identification des positions des contacts, selon I'Article 3;

d6signation de type CEI (voir 1.7) ou d6signation du fabricant

NOTE Si une d6signation fabricant est utilis6e, il convient qu'une liste de correspondances entre les d6signations
fabricant et CEI soit incluse dans le catalogue ou la feuille de sp6cification.

RØDE Exhibit 1025
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IEC 60917-2-2, Modutar order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices - Part 2: Sectional specification - lnterface coordination dimensions for
the 25 mm equipment practice - Secfion 2: Detail specification - Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plus-in units

IEC 61 076-1, Connectors wifh assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and
digital high speed data applications - Part 1: Generic Specification

IEC 61076-2, Connectors for use in d.c., low frequency analogue and digital high speed data
apptications - Part 2: Circular connectors wlfh assessed quality - Sectional specification

1.6 Marking

Each connector shall carry the following markings:

mark of origin (manufacturer's name or mark);

identification of the contact positions, in accordance with Clause 3;

IEC type designation (see 1.7) or manufacturer's designation.

NOTE lf a manufacturer's designation is used, a cross-reference list between manufacturer's and IEC
designations should be included in the catalogue or specification sheet.
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1.7 D6signation de type CEI

1.8 lnformations pour les commandes

Les produits peuvent 6tre command6s en utilisant la d6signation de type CEI ou la d6signation
du fabricant.

N L

Niveau de controle

Niveau de performance

I

2

N L L L

Nombre de contacts ou d'alv€oles de contact

3 4 5 6 7

Type de @ntact

FFemelle

Male M

Finition des @ntacts

Or dur

Argent B

Type de sortie

s

Autod€nudanl

A souder

Autre X

rEc 61076-2-103

R6f6rence de la specifi€tion
particulidre

L L

Moddle de connectev (voi 2.2,

L L N L N

Taille de montage sur panneau (embases seulement)

,|

2

4

Finition du boitier

Metal brillant

M6tal noir

Plastique noir

Mise A la terre

x

P

Courant nominal

Contacts de signal

Contacts de puissan@P

Verrouillage

X

o

Avec dispositif de verrouillage

Sans dispositif de verrouillage

RØDE Exhibit 1025
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1.7 IEG Type designation

1.8 Ordering information

Products may be ordered using the IEC type designation or the manufacturer's designation.

N L

Assessment level

Perfomance level

G

'I

2

3

N L L L

Numbor ofcontacts or contact cavities

5 6 74

Typ€ of contact

F

M

Female

Male

Contaet finish

B

Hard gold

Silver

Type of termination

s

X

lnsulation displa@ment

Solder

Olher

tEc 61 076-2-103

Number of detail speciflcation

L L

Connector style (se 2.2)

L L N L N

Panel mount size (fixed styles only)

1

2

3

4

Shell finish

Bright metal

Black metal

Elack plsticsP

Grounding

1

2

3

cutrent

F

Latching

Signal mntacts

Power contacts

X

o

With latching device

Wthout latchihg device

RØDE Exhibit 1025
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Page 17 of 70



- 18 - 61076-2-103 @ CEI:2004

2 Donn6es techniques

2.1 D6finitions

Pour les besoins de la pr6sente partie de la CEI 61076, les d6finitions donn6es en 2.1 de la
CEI 61 076-2 s'appliquent.

2.2 Description des modiles et des variantes

La premidre lettre du moddle d6signe la forme g6n6rale du connecteur

Tableau 1 - D6signation de la premidre lettre du modile

Mod6le de connecteur Premidre lettre
du moddle

Fiche, droite A

Fiche, droite pour conditions sevdres (1P65) B

Fiche, droite, A blindage am6lior6 c

Fiche, coudEe A angle droit D

Embase, sorties pour fils E

Embase, sorties pour fils, A blindage am6lior6 F

Embase, montage hybride, s6parable ") H

Embase, sorties pour carte imprim6e K

Embase, sorties pour carte imprim6e, d blindage am6lior6 L

R6serv6 pour utilisation g6n6rique b) X

") L'isolant peut 6tre mont6 sur une carte imprim6e, tandis que le boitier est mont6 sur un
panneau.

b) Lorsqu'il est n6cessaire de faire r6f6rence A tous les moddles ayant V ou H comme
deuxidme lettre, les d6signations XV ou XH doivent €tre utilis6es.

La deuxieme lettre de r6f6rence du moddle d6signe I'orientation du montage sur la carte
imprim6e.

Tableau 2 - D6signation de la deuxidme lettre du moddle

Orientation de montage Deuxidme lettre
du moddle

Axe perpendiculaire d la surface de la carte

Axe paralldle d la surface de la carte H

Moddle non destin6 au montage sur carte imprimde X

RØDE Exhibit 1025
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2 Technical information

2.1 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61076, the definitions in 2.1 of IEC 61076-2 apply

2.2 Survey of styles and variants

The first style letter designates the general form of the connector.

Table 1 - Designation of first style letter

Connector style First style letter

Free, straight A

Free, straight, for severe conditions (1P65) B

Free, straight, with enhanced screening c

Free, rightangle D

Fixed, wire terminations E

Fixed, wire terminations, with enhanced screening F

Fixed, hybrid mounting, separable ") H

Fixed, printed-board terminations K

Fixed, printed-board terminations, with enhanced screening L

Reserved for generic use b) X

") The insert can be mounted on a printed board, while the shell is mounted to a panel.

o) Where it is required to refer to all styles having V or H as the second letter, the designations
XV or XH shall be used.

The second style reference letter designates the orientation of mounting to a printed board

Table 2 - Designation of second style letter

Orientation of mounting Second style letter

Axis perpendicular to board surface

Axis parallel to board surface H

Not a printed-board mounting style X

RØDE Exhibit 1025
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2.3 Renseignements sur I'application

2.3.'l Connecteurs complets (paires)

Ces connecteurs, en particulier les versions dr 3 et 5 contacts sont trds largement utilis6s dans

I'industrie audio professionnelle.

2.3.2 [R6serv6]

2.3.3 [R6serv6l

2.3.4 Accessoires

2.3.4.1 Dispositifs de codage

Des anneaux de codage couleur et/ou des travers6es de c6ble en couleur peuvent 6tre utilis6s

avec la plupart des moddles de fiches.

2.3.5 Blindage/mise i la terre

Certains moddles offrent un blindage am6lior6 et un certain nombre d'options de mise d la
terre.

2.3.6 Finition des boitiers

Certains moddles sont disponibles soit en m6tal brillant soit avec une finition noire. D'autres

finitions sont possibles.

2.3.7 Types fondamentaux de sorties

Trois types fondamentaux de sorties sont normalis6s:

fOt d souder pour fils

cosse d souder pour montage dans trou m6tallis6 de carte imprim6e

type autod6nudant

2.4 Arrangements des contacts

Cinq arrangements de contacts avec entre 3 et 7 contacts sont normalis6s. Voir 1-7 et3'3'2

3 Dessins et dimensions

3.1 G6n6ralit6s

Les dimensions d'origine sont en millimdtres.

Les dessins utilisent la projection de premier diddre.

La forme des connecteurs peut varier par rapport d celle donn6e dans les dessins suivants, d

condition que les dimensions sp6cifi6es ne soient pas affect6es.

RØDE Exhibit 1025
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2.3 Information on application

2.3.1 Complete connectors (pairs)

These connectors, especially 3 and 5 contact versions, are very widely used in the professional
audio industry.

2.3.2 [Reserved]

2.3.3 [Reserved]

2.3.4 Accessories

2.3.4.1 Coding devices

Colour-coding rings and/or coloured cable bushings can be used with most styles of free
connector.

2.3.5 Shielding/grounding

Some styles offer enhanced screening and a number of grounding options.

2.3.6 Shell finish

Some styles are available in either bright metal or black finish. Other finishes are possible.

2.3.7 Basic types of terminations

Three basic types of termination are standardised:

solder bucket for wire termination

solder tag for through-hole mounting on printed boards

insu lation-displacement

2.4 Contactarrangements

Five contact arrangements with 3 to 7 contacts are standardized. See 1.7 and 3.3.2.

3 Drawings and dimensions

3.1 General 
_

Original dimensions in millimetres.

Drawings in first angle projection

The shape of the connectors may deviate from those given in the following drawings as long as
the specified dimensions are not influenced.

RØDE Exhibit 1025
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3.2 Vue isom6trique et caract6ristiques communes

3.2.1 Caract6ristiques communes

61076-2-103 @ CEI:2004

Versions 3 p6les

15,8

419

tEc 234/04

Figure 1 - Caract6ristiques communes

3.2.2 Dimensions en hauteur

Voir 3.4.1.

3.2.3 Centres de montage

Tableau 3 - Gentres de montage les plus proches pour chaque variante
de "taille de montage sur panneau"

Taille 1F 1M 2 3

Distance M mm 27,O 22,0 26,0 23,0

M

tEc 235/04

Figure 2 - Moddle de montage sur panneau

3.2.4 Dimensions de profondeur

Voir 3.4.1 .
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3.2 lsometric view and common features

3.2.1 Common features

3 pole versions

5,8

o19

tEc 234/04

Figure 1 - Common features

3.2.2 Height dimensions

See 3.4.1.

3.2.3 Mounting centres

Table 3 - Closest mounting centres for each variant of "panel-mount size"

Size 1F 1M 2 3

Distance M Imm] 27,0 22,0 26.0 23,0

M

tEc 235/04

Figure 2 - Panel-mount style

3.2.4 Depth dimensions

See 3.4.1.
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3.3 lnformations concernant l'insertion (accouplement)

3.3.1 Dimensions pour I'accouplement et le verrouillage

H

Figure 3 - Connecteur femelle

Tableau 4 - Dimensions du connecteur femelle

G A

61076-2-103 @ CEI:2004

J

K

82 B1

M

D

tEc 236/04

E

L

R6f6rence
mm

Max.Min

A 10,8 11,8

B1 1,0 3,0

B2 0,6 1.0

C1 419,4 a19,7

C2 a18,9 419,3

D 415,7 a15,8

E 1,4 1.5

F 8,6 8,8

G 1,8 2,2

H 2.8 3,5

I R0,5 nom

J R1,0 nom

K R0,5 nom

L 1,9 2,5

M 1,2 1,4
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3.3 Engagement(mating) information

3.3.1 Mating and latching dimensions

-25-

G

H

C2

Figure 3 - Female connector

Table 4 - Dimensions of female connector

A

E

K

82 B1

L

M

tEC 236/04

D

I

Reference
mm

Min Max

A 10,8 11,8

B1 1,0 3,0

82 0,6 1,0

c1 419,4 419,7

c2 a\8,9 419,3

D @15,7 @15,8

E 1,4 1.5

F 8,6 8,8

G 1,8 2,2

H 2,8 3,5

I R0,5 nom

J R1.0 nom

K R0,5 nom

L 1,9 2,5

M 1,2 1,4 RØDE Exhibit 1025
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Figure 4 - Gonnecteur mdle

Tableau 5 - Dimensions du connecteur mdle

61076-2-103 @ CEI:2004

L2

J

tEc 237/04

ME

F

B

(J

c

/iJ

7//,/,/,/,/,/,/.

R6f6rence
mm

Min Max.

A 12,0 13,0

B (3-6 p6les)

B (7 p6les)

1,0

5,0

3,0

6,5

c a18,8 @'t9,1

D 416,0 416,4

E 1,7 2,0

F 8,8 9,0

G 1.4 1,5

H1 4,0 6,5

H2 29,5 nom

J R0,5 nom

L1 2,3 2,5

L2 1,0

M 0,75 1,25
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E

Figure 4 - Male connector

Table 5 - Dimensions of male connector

L2H2

D

M

F

tEc 237/04

B

G

| ,/\n

r----F

/,/,/,/ ,/ ,/,/ ,/.

Reference
mm

Min Max

A 12.0 13,0

B (s-6 pole)

B (7 pole)

1,0

5,0

3,0

6,5

c 418,8 419,1

D a16,0 416.4

E 1,7 2,O

F 8,8 9.0

G 1,4 1,5

H1 4,0 6,5

H2 09,5 nom

J R0,5 nom

L1 z,J 2,5

L2 0,5 1,0

M 0.75 1,25
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3.3.1.1 D6tails de la broche de contact

10"
nom.

_a
K = 

-l113X.
2.2

a

tEc 238/04

Figure 5 - Extr6mit6 de la broche de contact

Tableau 6 - Diamitres de broche

No. de
contacts

Diamitre de broche
a

mm

3 2,39 t 0,03

4 1,59 t 0,03

5 1,27 t 0,03

6 1,27 + O,O3

7 1,02 r 0,03
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3.3.1.1 Gontact pin details

-29-

_a
K = 

-fi?X.
2.2

a

10"
nom. IEC 238/04

Figure 5 - Tip of contact pin

Table6-Pindiameters

No. of contacts
Pin diameter @

mm

3 2,39 + 0,03

4 1,59 + 0,03

5 1,27 ! 0,03

b 1,27 + 0,03

7 1,02 + 0,03
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3.3.2 Arrangements de contact

4,06 4,06 4,19 4,11

3M/F 4MIF
s
O)
o

2,03 2,13

4,22 4,06 3,91 4,29

5M/F 6M/F

'l,40 2,21

3,30 3,30

4,06 3,76

TMIF

1,24 2,01

4,06

tEc 239/04

Face d'accouplement des connecteurs mdles (M) (C0t6 sortie des connecteurs femelles (F))

NOTE Tol6rance 10,05

Figure 6 - Arrangements des contacts

(o
o)-
(f,

(\
(o_(o

F-
o

s\
N

o(o
c.t

s
@
6i

o)o-
s

o
e.i

o
@_

(oo
s

O)
":

o
ni

s6l

6

(o
F--
(f)

3,76
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3.3.2 Contactarrangements

4,06 4,06

3M/F

4,22 4,06
5M/F

3,30

-31 -

6
@_
(f)

(o
o)^
(f)

4MIF

6M/F

TMIF

2,03

1,24

4,19 4.11

3,91 4,29

4,06 3,76

$
o)
o

$
@
N

N
(f)-(o

F.
o

o
c.t

o
(o-$

F--
N

2.13

2.21

o)o
d

3.30

o
N

{
N.

o)

o^
N

(oo
t

3,76

tEc 239/04

Mating face of male (M) connectors (Termination side of female (F) connectors)

NOTE Tolerance is +0,05

Figure 6 - Contact arrangements

F^
(f)

4

3,99

(o
t-_
(o

4,06

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 31 of 70



-32-

3.4 Embases

3.4.1 Dimensions

Moddle EX (FX), tailles de montage sur panneau 1M et 1F

,20 00

tEc 240/04

FigureT-TailleiM

Moddle EX (FX), tailles de montage sur panneau 2

00 70

Figure9-Taille2

Moddles KV et KH (LV et LH), taille de montage sur panneau 3

3,50 2,70

61076-2-'103 @ CEI:2004

tEc 241/04

FigureS-TaillelF

2,OO 2,70

tEc 242/04

2,70
3,30

oF
d
(f)

ro
(f)_

|f)
N o

rO-

C\t

llr

Figure 10 - Taille 3

oro
tEc 243/04
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3.4 Fixed connectors

3.4.1 Dimensions

Style EX (FX), panel-mount sizes 1M and 1F:

00 20

tEc 240/04

FigureT-SizelM

Style EX (FX), panel-mount size 2

00

Figure9-Size2

Styles KV and KH (LV and LH), panel-mount size 3

3,50

o
F--
(o
(o

o
F-_
(o(t

,00

FigureS-SizelF

2,00 2,70

tEc 242/04

tEc 241/04

1,70

rO(.,
|r)
c{

00 2,70
19,50

2,70
3,30

Figure 10 - Size 3

o
6

tEc 243/04

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 33 of 70



3.4.2 Sorties

3.5 Fiches

3.5.1 Dimensions

Moddles A, B et C:

-34-

Tableau 7 - Types de sorties sur embase

70-72

tEc 244/04

61076-2-103 @ CEI:2004

tEc 245/04

oo
o
N

oo
o
N

Figure 11 - Gonnecteur femelle droit Figure 12 - Connecteur mile droit

Moddle D

19,00-.

5,80

tEc 246/04 tEc 247/04

rf

00

Figure 13 - Connecteur femelle coud6
i angle droit

Figure 14 - Gonnecteur mile coud6
i angle droit

Type Exigence

Ft]t d souder Pour accepter un fil d'une taille sp6cifi6e en 5.1.3

CAD Pour accepter un fil d'une taille de 0,14 mm2 ir 0,22 mm2

Type ExigenceModile

Pour accepter un fil d'une taille sp6cifi6e en 5.1.3FOt d souderE,F

Pour accepter un fil d'une taille de 0,14 mm2 e 0,22 mm2CADE,F
d une carte imprimde d'une 6paisseur de 1,6 mm d 2,4 mmPour s'adapterPlot a souderH,K,L

ffi:E_-- I
o6
1r)

a
F

3.5.2 Sorties

Tableau 8 - Types de sorties sur fiche

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 34 of 70



7-

61076-2-103 @ IEC:2004 - 35 -

3.4.2 Terminations

Table 7 - Types of terminations on fixed connector

3.5 Free connectors

3.5.1 Dimensions

Styles A, B and C:

oo
o)

N

oo
o,

a
tEc 244/04 tEc 245/04

Figure 11 - Female straight connector Figure '12 - Male straight connector

Style D

u-A

lr'
19,00-
15,

ra1s,00

00
tEc 246/04 tEc 247/04

Figure 13 - Female right-angle connector Figure 14 - Male right-angle connector

3.5.2 Terminations

Type Requirement

Solder cup To accept a wire with a size as specified in 5.1.3

tDc To accept a wire with a size of 0,14 mm2 lo 0,22 mm2

Style Type Requirement

E,F Solder cup To accept a wire with a size as specified in 5.1.3

E,F lDc To accept a wire with a size of 0,14 mm2 to 0,22 mm2

H,K,L Solder pin To fit a printed board with a thickness of 1,6 mm lo 2,4 mm

o
@-
lr)

N
F

Table 8 - Types of terminations on free connector
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3.6 Accessoires

IR6serv6]

3.7 lnformations concernant le montage des embases

3.7.1 Plan de pergage sur cartes imprim6es

Le pergage est repr6sent6 tel qu'il est vu du c6t6 composants de la carte imprim6e

Moddles KV et KH (LV et LH):

3,8 1 3,81 3,81 3,81

Qx) a1,60 Qx)41,60

3

Qx) 41,20
G

a1,20 tEC 248/04

ro
<f-
\fo-

o

61076-2-103 @ CEI:2004

Contact de terre optionnel
To16rance d'arrangement 10,05 mm

tEc 249/04

Contact de terre optionnel
To16rance d'arrangement t0,05 mm

tEC 251/04

3 d

\,

o
F.
N

Figure 15 - Plan vertical male

3,81 3,8'r

@x)A1,60

Figure 16 - Plan vertical femelle

,25
3,81 3,81

@
o)
(o

g

(4x) 41,60
2

J

o
F.
N

()
(o

oG

o
o_
tr)

2

Qx)a1,20

1

tEC 250/04

J

Qx) 41,20

Figure 17 - Plan horizontal mile Figure 18 - Plan horizontal femelle
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3.6 Accessories

IReserved]

3.7 Mounting information for fixed connectors

3.7.1 Hole pattern on printed boards

The hole patterns are drawn as seen from the components side of the printed board

Styles KV and KH (LV and LH):

3,81 3,81 3,81

41,60
(2x) 01,60

3

Qx)41,20
G

a1,20 rEc 248/04

@
(",

|r)
s-
\t

-l
o3

(t

Figure 15 - Male vertical pattern

3,81 3,81

@x) 41,60

3

Qx)41,20 tEc 250/04

Figure 17 - Male horizontal pattern

ground contact
Layout tolerance t0,05 mm

Figure 16 - Female vertical pattern

8,25
3,81 3,81

G

@x)41,60
2

3 Optional ground contact

ot-
N

O)
@
o

o
o)
(o

tEc 249/04

tolerance 10,05 mm

lEc 251/04

ot-
N

@o
d

lr)
(f)
(o^

oG

2

(2x) @1,2o

Figure 18 - Female horizontal pattern
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3.7.2 Montage sur Panneaux

Les ouvertures des panneaux et les trous de montage sont repr6sent6s tels qu'ils sont vus du

c6t6 arridre du panneau (cOt6 sorties des connecteurs).

Tailles de montage sur panneau 1M et 1F

16,70 i 0,, 
I

o
+l
oo-

o
+l
o
N

@3,70 Q3,10

EC 25404
tEc 253/04

Figure 19 - Variante 1M Figure 20 - Variante 1F

Tailles de montage sur panneau 2 et 3

19,80 r 0,1 19,001 0,1--.-*f

o
+t
o
@
o,

o
+l

>@3,20 @3,40 tEc 255/04tEc 254/04

Figure 21 - Variante 3 Figure 22 -Yariante 2

3.8 lnformations concernant I'assemblage des fiches

IR6serv6]

a24,00

>a22,00

a24,00
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3.7.2 Mounting on Panels

The panel apertures and mounting holes are drawn as seen from the rear side of the panel

(termination side of connectors).

Panel-mount sizes 1M and 1F

16,70 r 0,, I

03,70 a3,10

tEc 252/04
tEc 253/04

Figure 19 - Variant 1M Figure 20 - Variant 1F

Panel-mount sizes 2 and 3

19,80 t 0,1 19,00 r 0,1_1

>a3,20 a3,40 tEc 255/04tEc 254/04

Figure 21 - Variant 3 Figure 22 -Variant2

3.8 Assembly information for free connectors

IReserved]

9,50

o
+t

o
+t
oo

o
+t

o
+l
o
@
o,

a24,00

>@22,00

a24,00
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3.9 Calibres

3.9.1 Calibres de forgage et calibres de force de r6tention

61076-2-103 @ CEI:2004

A sph6rique

Taille de contact
poingonn6

tEC 256/04

oo
|f)

$z

Diamdtre de
calibre poingonn6

Figure 23 - Calibre de fiche

Tableau 9 - Dimensions et poids de calibre

3.9.2 Endurance, insertion/extraction des calibres de forgage

IR6serv6]

t

Calibre pour
DiamAtre de broche

correspondant
mm

AA
mm

Max Min.

Masse
s

Forgage

2,39 2,413 2,410

1,59 1 ,613 1,610

1,27 1,295 1,292

1,O2 1,042 1.039

Mesurage

2,39 2.365 2,362 39

1,59 '1,565 1.562 39

1,27 1.248 1,245 19

1.02 0,994 0.991 19

Mat6riau:

Duret6:

Rugosit6 de surface:

Tol6rance de masse:

Acier tremp6, tous les angles vifs etant d 6liminer

650 HV 20 minimum

R" = 0,2 pm

11 g
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3.9 Gauges

3.9.1 Sizing gauges and retention force gauges

radius

Gauge diameter
stamped

Contact size
stamped

tEc 256/04

Figure 23 - Plug gauge

Table 9 - Gauge dimensions and weights

3.9.2 Endurance, insertion/withdrawal force gauges

IReserved]

A

oo
tr)

sfz

Gauge for
Gorresponding
pin diameter

mm

AA
mm

max. mtn

Mass
s

Sizing

2,39 2,413 2,410

1,59 1 ,613 1 ,610

1,27 1,295 1,292

1,02 1,042 1,039

Measuring

2.39 2,365 2,362 39

1 ,59 1 ,565 1,562 39

1.27 1.248 1,245 19

1,02 0,994 0,991 19

Material: Hardened and tempered steel, all sharp edges to be removed

Hardness: 650 HV 20 minimum

Surface roughness: R, = 0,2 pm

Tolerance of mass: 11 g
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4 Garact6ristiques

4.1 Gat6gorie climatique

Tableau 10 - Niveaux de performance

4.2 Caract6ristiques 6lectriques

4.2.1 Lignes de fuite et distances d'isolement

Tableau 11 - Lignes de fuite et distances d'isolement

Renseignements sur l'application - la tension de service admissible d6pend de l'application ou
des exigences de s6curit6 sp6cifi6es. Des r6ductions des lignes de fuite ou des distances dans
I'air peuvent intervenir en raison de la carte imprim6e ou du c6blage utilis6s et elles doivent
6tre dOment prises en compte.

4.2.2 Tension de tenue

Conditions:

CEI 60512, Essai 4a

Conditions atmosph6riques normales

Connecteurs d6saccoupl6s.

M6thode C: contact sur contact et contact sur boitier (contact de terre) si applicable

Tension d'essai: 1 000 V en courant alternatif en valeur efficace

4.2.3 Gourant limite admissible

Conditions:

CEI 60512, Essai 5b

Tous les contacts

Cdblage comme sp6cifi6 en 5.1.4

Les valeurs e 40 "C et 70 "C sont repr6sent6es dans un tableau de r6duction, en fonction
de la variante de contact.

Performance
Niveau

Gat6gorie
climatique

Temp6rature de la cat6gorie
'c Ghaleur humide

essai continu:
nombre de jours

Basse Haute

1 25t070t04 -25 70 4

Distances c6t6 sortie
mm

Nombre de contacts 3 4 5 6 7

Contact sur contact 2,6 1,1 1,0 1.0 0,8

Contact sur boitier 1,2 1.0 1,2 0,8 0,9

Distances c6t6 accouplement
mm

Nombre de contacts 3 4 5 6 7

Contact sur contact 3,2 2,5 2.2 2,2 2,1

Contact sur boitier 1.1 1,3 1,4 1.3 1,6

I
RØDE Exhibit 1025
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4 Gharacteristics

4.1 Glimatic category

Table 10 - Performance levels

4.2 Electrical

4.2.1 Creepage and clearance distances

Table 11 - Creepage and clearance distances

Application information - the permissible working voltage depends on the application or
specified safety requirement. Reductions in creepage or clearance distances may occur due to
the printed board or wiring used and shall be duly taken into account.

4.2.2 Voltage proof

Conditions:

IEC 60512, Tesl 4a

Standard atmospheric conditions

Unmated connectors

Method C: contact to contact and contact to shell (ground contact) if applicable

Test voltage: 1 000 V a.c. r.m.s.

4.2.3 Current-carrying capacity

Conditions:

IEC 60512, Test 5b

All contacts

Wiring as specified in 5.1.4

Values at 40 "C and 70 oC are shown in a derating table, dependent on the contact variant

Performance level Climatic category

Category temperature
"c

Damp heat,
steady state:

number of daysLower Upper

1 25tO70lO4 -25 70 4

Distances on termination side
mm

Number of contacts J 4 5 6 7

Contact to contact 2,6 1,1 1,0 1,0 0,8

Contact to shell 1,2 1,0 1,2 0,8 0,9

Distances on mating side
mm

Number of contacts 3 4 5 6 7

Contact to contact 3,2 2,5 2,2 2.2 2,1

Contact to shell 1,1 1,3 1,4 1,3 1,6
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Tableau 12 - R6duction de contact

25127

37,51,536

37,51,535

5102,544

7,515463

Variante de puissance
I

Courant [Al a 40 "G I Courant [Al a 70'C

Variante de signal

Courant IAI a 40 "C I Courant IAI A 70'C
No. de contacts

4.2.4 R6sistance de contact

Conditions:

CEI 60512, Essai 2a

Conditions atmosph6riques normales

Connecteurs accoupl6s

Valeur initiale: 30 mO max.

Apres essai: 40 mQ max.

4.2.5 R6sistance d'isolement

Conditions:

CEI 60512, Essai 3a

Conditions atmosph6riques normales

M6thode C: contact sur contact et contact sur boitier si applicable

Tension d'essai: 500 V en courant continu

Valeur initiale: 10 GQ min.

aprds essai: 500 Mo min.

4.3 Caract6ristiques m6caniques

4.3.1 Maneuvres m6caniques

Conditions:

CEI 60512, Essai 9a

Conditions atmosph6riques normales.

Fr6quence: 5 cycles/min ou moins

Vitesse: 20 mm/s max.

Nombre de cycles: 1 000

Temps de pause, connecteurs d6saccoupl6s 9smin

Accouplement des connecteurs complets incluant I'effet de tout dispositif de verrouillage ou de
retenue.

Dans le cas de connecteurs 6quip6s d'un dispositif de verrouillage, le fonctionnement
m6canique s'applique en plus au m6canisme de d6clenchement qui doit 6tre maneuvr6 aprds
chaque engagement.
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Table 12 - Contact derating

4.2.4 Contact resistance

Conditions:

IEC 60512, Test 2a

Standard atmosPheric conditions

Mated connectors

lnitial value: 30 mQ max.

After testing: 40 mO max.

4.2.5 lnsulation resistance

Conditions:

IEC 60512, Test 3a

Standard atmospheric conditions

Method C, contact to contact and contact to shell

Test voltage: 500 V d.c.

lnitial value: 10 GQ min.

After testing: 500 MO min.

if applicable

4.3 Mechanical

4.3.1 Mechanical operation

Conditions:

IEC 60512, Test 9a.

Standard atmospheric conditions

Frequency: 5 cycles/min or less

Speed: 20 mm/s max.

No. of cycles: 1 000

Pause time, unmated: 9 s min.

Mating of complete connectors including the effect of any latching or retaining device

ln the case of connectors with a latching device, the mechanical operation applies.additionally
to the release mechanism which shall be operated after each engagement.

No. of contacts
Signal variant

Current [Al at 40"C Current [Al at 70'C

Power variant

Current [Al at 40'C Gurrent [A] at 70"C

3 6 4 15 7,5

4 4 2,5 10 5

5 3 1,5 7,5 3

6 3 1,5 7.5 3

7 2 1 5 2
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4.3.2 Forces d'insertion et d'extraction

Conditions:

CEI 60512, Essai 13b

Force d'insertion: 35 N max.

Extraction: 2 N min.

Vitesse d'insertion/extraction: 2 mm/s

Accouplement des connecteurs complets sans I'effet de tout dispositif de verrouillage ou de
retenue.

Enfoncer le dispositif de verrouillage ou utiliser un boitier de connecteur modifi6 de manidre
appropri6e.

4.3.3 R6tention du contact dans I'isolant

Conditions:

CEI 60512, Essai 15a

Conditions atmosph6riques normales

Force axiale: 45 N

D6placement: 1 mm max.

La mesure du d6placement axial lors de I'application de la force n'est pas exig6e

4.3.4 M6thode de polarisation

Conditions:

CEI 60512, Essai 13e

Conditions atmosph6riques normales

IR6serv6].

5 Programme d'essais

5.1 G6n6ralit6s

Ce programme d'essais indique tous les essais d effectuer dans l'ordre ainsi que les exigences
d satisfaire.

Sauf sp6cification contraire, les connecteurs doivent 6tre essay6s accoupl6s. On doit prendre
des pr6cautions particulidres pour conserver la mOme association de connecteurs pendant
toute la s6quence d'essai, c'est-dr-dire que lorsque le d6saccouplement est n6cessaire pour
certains essais, on doit reprendre les m6mes connecteurs et les accoupler pour la suite des
essais.

Dans la suite du texte,
"sp6cimen".

une paire de connecteurs accoupl6s est d6sign6e par le terme

RØDE Exhibit 1025
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4.3.2 lnsertion and withdrawal forces

Conditions:

IEC 60512, Test 13b

lnsertion: 35 N max.

Withdrawal: 2 N min.

Rate of insertion/withdrawal: 2 mm/s

Mating of complete connectors without the effect of any latching or retaining device.

Depress latching device or use adequately modified connector shell.

4.3.3 Gontact retention in insert

Conditions:

IEC 60512, Test 15a

Standard atmospheric conditions

Axial force: 45 N

Displacement: 1 mm max.

The measurement of axial displacement while force is applied is not required.

4.3.4 Polarizing method

Conditions:

IEC 60512, Test 13e

Standard atmospheric conditions

IReserved].

5 Test schedule

5.1 General

This test schedule shows the tests and the order in which they shall be carried out as well as

the requirements to be met.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. Care shall be taken to
keep a particular combination of connectors together during the complete test sequence, i.e.

when unmating is necessary for a certain test, the same connectors as before shall be mated
for the subsequent tests.

ln the following, a mated set of connectors is called a specimen
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5.1.'l Arrangement pour la mesure de la r6sistance de contact

Conditions: CEI 60512: Essai 2a.

La mesure de la r6sistance de contact doit 6tre r6alis6e sur le nombre de contacts sp6cifi6
Toute mesure ult6rieure de la r6sistance de contact doit 6tre r6alis6e sur les m6mes contacts.

70

tEc 257/04

Figure 24 - Accouplement des fiches

tEc 258/04

Figure 25 - Accouplement des embases et des fiches

70

.I

t --Gffi E

Points de mesure
de la r6sistance

Points de mesure
de la r6sistance
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5.1.1 Arrangement for contact resistance measurement

Conditions: IEC 6051 2: Tesl2a-

The measurement of contact resistance shall be carried out on the number of contacts

specified. Any subsequent measurements of contact resistance shall be made on the same

contacts.

70

tEc 257/04

Figure 24 - Mating of free connectors

tEc 258/04

Figure 25 - Mating of fixed and free connector

70

Resistance
measurement points

Resistance
measurement points
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5.1.2 Arrangement pour les essais de contraintes dynamiques

Conditions: CEI 60512, Essai 6d.

Fil correspondant d la taille du
contact sur tous les contacts

Pince Pince

200.00 Connecteur 200,00

Support de montage

Fixe Table vibrante

tEc 259/04

Figure 26 - Montage pour les essais de vibrations

IR6serv6]

Cdblage des sp6cimens

Tableau 13 - Tailles de fil pour les essais 6lectriques

No. de contacts 3 4 5 6 7

Taille de fil en [mm2] / IAWGI 2.5 t 14 1,5 I 16 1,0 / 18 1,0 / 18 1,0 t 18

Fixe

5.1.3

5.1.4

RØDE Exhibit 1025
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5.1.2 Arrangement for dynamic stress tests

Conditions: IEC 60512; Test 6d.

corresponding to contact
size on all contacts

Clamp

Connector

Clamp

Fixed

Mounting bracket

Vibrating table Fixed

tEc 259/04

Figure 26 - Vibration testing setup

5.1.3 [Reserved]

5.1.4 Wiring of specimens

Table 13 - Wire sizes for electrical tests

No. of contacts 3 4 5 6 7

wire size in Imm2] / tAWGI 2,5 I 14 1,5 I 16 1,0 t 18 1,0 / 18 1.0 I 18
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5.2 Programmes d'essais

5.2.1 Programme d'essais de base (minimal)

Tableau 14 - Essais de base

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre cEt 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre cEr 60512
Essai no. PL

Tous les moddles de
connecteurs

1 Examen
g6n6ral

1 Connecteurs
d6saccoupl6s

Examen visuel

Examen des
dimensions et
de la masse

1a

1b

ll ne doit pas y avoir
de dommage
susceptible d'affecter
le fonctionnement
normal. Les
dimensions y compris
les lignes de fuite et
les distances dans
I'air doivent 6tre
conformes d celles
sp6cifi6es.

2 Vitesse: 2 mm/s
maximum

Enfoncer le
dispositif de
verrouillage

Forces
d'insertion et
d'extraction

13b Yoir 4.3.2

3 Points de connexion
comme en 5.1 .1

Tous les contacts
par sp6cimen
individuellement

R6sistance de
contact -
M6thode du
niveau des
millivolts

2a Voir 4.2.4

4 Tension d'essai
500 v
M6thode C, tous les
contacts par
sp6cimen

R6sistance
d'isolement

3a 10 000 MC) minimum

voir aussi 4.2.5

5 M6thode C,

Tous les contacts
par sp6cimen

Entre contacts:

1 000v
valeur efficace

Tension de
tenue

4a ll ne doit pas y avoir
de claquage ou
d'amorgage

Voir aussi 4.2.2

6.1 Soudabi-
tit6

12a ou
12b selon
ce qui est
applicable

Profondeur
d'immersion
3 mm ou fer de
taille B

Examen visuel 1a La soudure doit avoir
mouil16 la zone
immerg6e

6.2 R6sis-
tance d la
soudure
de
brasage

12d ou
12e selon
ce qui est
applicable

Examen visuel 1a ll ne doit pas y avoir
de dommage
susceptible d'affecter
le fonctionnement
normal

* Lorsque cela est applicable, d'autres essais de robustesse des sorties doivent 6tre utilis6s, par exemple essais de
la CEI 60512 ou essais des parties applicables de la CEI 60352.

U
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5.2 Test schedules

5.2.1 Basic (minimum) test schedule

Table 14 - Basic tests

Test
phase

Test
Measurement to be

performed Requirements

Title rEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title tEc 60512

Test No.
PL All connector

styles

1 General
examination

1 Unmated
connectors

Visual
examination

Examination of
dimensions and
mass

1a

1b

There shall be no
defect that would
impair normal
operation. The
dimensions including
creepage and
clearance shall
comply with those
specified.

2 Speed: 2 mm/s
maximum

Depress latching
mechanism

lnsertion and
withdrawal
forces

13b See 4.3.2

3 Measurement points
as in 5.1 .1

All contacts per
specimen
individually

Contact
resistance -
Millivolt level
method

2a See 4.2.4

4 Test voltage 500 V

Method C, all
contacts per
specimen

lnsu lation
resistance

3a 10000MO
minimum,
see also 4.2.5.

Method C,

all contacts
per specimen

Between contacts
1 000 V r.m.s.

Voltage proof 4a There shall be no
breakdown or
flashover.

See also 4.2.2

6.1 Solderability 12a ot 12b
as
applicable

lmmersion depth
3 mm or size B iron

Visual
examination

1a The solder shall have
wetted the dipped
area

6.2 Resistance
to soldering
heat

12d or 12e

applicable*

Visual
exam ination

1a There shall be no
damage that would
impair normal
operation

* Where applicable, other termination tests shall be used, for example tests of IEC 60512 or tests of the applicable
parts of IEC 60352.
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5.2.2 Programme d'essais comPlet

5.2.2.1 Groupe d'essais P - Essais pr6liminaires

Tous les sp6cimens doivent 6tre soumis aux essais suivants:

Tableau 15 - GrouPe d'essais P

Les sp6cimens doivent ensuite 6tre divis6s en un nombre appropri6 de groupes. Dans chaque
groupe, I'ensemble des connecteurs doit subir les essais suivants tels qu'ils sont d6crits dans
ia specification particulidre et dans l'ordre indiqu6, sauf si c'ette sp6cification exige une
modification de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour v6rifier des caract6-
ristiques compl6mentaires des connecteurs.

Phase
d'essai

Essai Mesure i effectuer
Prescriptions

Titre
cEt 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEr 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles
de connecteurs

P1 Examen
g6n6ral

1 Voir phase d'essai 1 Examen
visuel

Examen des
dimensions et
de la masse

1a

1b

Voir phase
d'essai 'l

P2 M6thode de
polarisation

13e A l'6tude

P3 Ent16e
limitee

Non applicable

P4 Voir phase d'essai 3 R6sistance
de contact -
M6thode du
niveau des
millivolts

2a Voir phase
d'essai 3

P5
(Note 1)

Voir phase d'essai 4 R6sistance
d'isolement

3a Voir phase
d'essai 4

P6
(Note 3)

Voir phase d'essai 5 Tension de
tenue

4a Voir phase
d'essai 5

P7 Etanch6it6 Non applicable

P8 Longueur
d'insertion
6lectrique

1c A l'6tude

P9 Magn6tisme
16siduel

Non applicable

P10 Efficacit6 de
la protection
de contact

Non applicable

NOTE 1 Si elle est stipul6e dans la sp6cification particuliere, la 16sistance d'isolement doit 69alement 6tre

mesur6e entre une sortie et le boitier ayant un espacement minimal.

NOTE 2 Si cela est stipule dans la specification particulidre, les sp6cimens doivent 6tre essay6s aprds 2 h d une

temp6rature comprise entre -25 "C et 55 "C.

NOTE 3 Lorsque cela est applicable, la sp6cification particulidre doit stipuler si les connecteurs doivent €tre
accoupl6s ou d6saccoupl6s pour cet essai.

NOTE 4 Le sp6cimen doit 6galement €tre soumis d la tension d'essai entre une sortie et le boitier pr6sentant un

espacement minimal.

NOTE 5 Lorsque cela est applicable si le nombre de contacts d soumettre aux essais est de 5 au plus, chaque
contact doit 6tre soumis d 10 maneuvres. Si le nombre des contacts devant Ctre soumis aux essais est sup6rieur
A 5, chaque contact doit €tre soumis d 3 manceuvres. La force doit €tre mesur6e au cours de la premidre et de la
dernidre manceuvre.

L. )
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5.2.2.2 Groupe d'essais AP - Essais dynamiques / climatiques

Tableau 16 - Groupe d'essais AP

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre
cEl 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre cEl 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles
de connecteurs

AP.I Endomma-
gement par
sonde d'essai

Non applicable

AP2 Force de
r6tention du
calibre
(contacts
elastiques)

16e Tous les contacts
par sp6cimen

Le calibre doit 6tre
rete n u

AP3
(Voir la
Note 2)

Forces
d'insertion et
d'extraction

13b Voir aussi 4.3.2

AP4.1 Soudabilit6 12a
ou
12b
selon ce
qui est
applicable

Voir phase d'essai
6.1

4P4.2 R6sistance d
la chaleur de
brasage

12d ou
12e

Voir phase d'essai
6.2

AP5 R6tention du
contact dans
l'isolant

15a Voir 4.3.3 Examen
visuel

1a Aucun dommage
ou aucun
desserrement
susceptible
d'affecter le
fonctionnement
normal

AP6 R6sistance
m6canique
au choc

7b IR6serv6]

AP7 Retention de
I'isolant dans
le boitier
(axial)

15b Force axiale
maximale 100 N
Vitesse
d'augmentation de la
force 50 Nis

Examen
visuel

1a Aucun dommage
ou aucun
desserrement
susceptible
d'affecter le
fonctionnement
normal

AP8 R6tention de
I'isolant dans
le boitier
(torsion)

15c Non applicable

AP9 Secousses Non applicable

AP1 O Vibrations
sinusoidales

6d Plage de fr6quences
de 'l 0 Hz d 500 Hz.
Amplitude de
d6placement
0,75 mm et
amplitude
d'acc6l6ration
98 mis2 et nombre
de cycles de
balayages 10

Variation de
la r6sistance
de contact (au
cours de
l'essai)

2c Limite de la
variation de la
r6sistance de
contact 10 mQ

I

I ,l
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5.2.2.2 Test group AP - Dynamic / climatic

Table 16 - Test group AP

Test
phase

Test Measurement to be
performed Requirements

Title tEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title lEc 60512

Test No.
PL All connector

styles

AP1 Probe
damage

Not applicable

AP2 Gauge
retention
force
(resilient
contacts)

'1 6e All contacts per
specimen

The gauge shall be
retained

AP3
(See
Note 2)

lnsertion and
withdrawal
forces

13b See also 4.3.2

AP4.1 Solderability 12a
or 12b
as
applicable

See test phase 6.1

AP4,2 Resistance to
soldering heat

12d or 12e See test phase 6.2

AP5 Contact
retention in
insert

15a See 4.3.3 Visual
examination

1a No damage or
loosening of parts
that would impair
normal operation

AP6 Mechanical
Strength
impact

7b IReserved]

AP7 lnsert
retention in
housing
(axial)

15b Axial force 100 N
Maximum rate of
increase of force
50 N/s

Visual
examination

1a No damage or
loosening of parts
that would impair
normal operation

AP8 lnsert
retention in
housing
(torsional)

15c Not applicable

AP9 Bump Not applicable

APlO Vibration -
si ne

6d Frequency range
10 Hz to 500 Hz.
Displacement
amplitude 0,75 mm
and acceleration
amplitude 98 m/s2
andlhe number of
sweep cycles 10

Variation of
contact
resistance
(during test)

2c Limit of variation. of
contact resistance
'l 0mO
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Tableau 16 - Groupe d'essais AP (suite)

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre cEl 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre cEr 60512
Essai no.

PL
Tous les

moddles de
connecteurs

AP1 1 Chocs Non applicable

AP12 Acc6l6ration
constante

Non applicable

AP1 3 Variations
rapides de
temperature

11d -25 "C a 70 "c

f=30min

5 cycles

Connecteurs
accoupl6s

Tension de
tenue

4a Voir phase
d'essai 5

R6sistance
d'isolement

3a Voir phase
d'essai 4

AP14 Charge
statique
transversale

8a 3 sp6cimens

Arrangement comme
en 5.1.3 (A ajouter)

Vitesse maximale de
l'augmentation de la
force 50 N/s

Force 150 N,
dur6e 10 s

Examen
visuel

1a ll ne doit pas y
avoir de
dommage
susceptible
d'affecter le
fonctionnement
normal

AP1 5 Charge
statique
axiale

Non applicable

AP16 Examen
visuel

1a Voir phase
d'essai 1

AP17 S6quence
climatique

11a Connecteurs
accoupl6s

AP17-1 Chaleur
sdche

11i 70 "c
Duree 16 h

R6sistance
d'isolement

3a 10 000 Ma min.
(valeur initiale)

AP17-2 Basse
pression
atmosph6-
rique

Non applicable

AP17-3 Chaleur
humide,
essai
cyclique
premier cycle

11m 40 "c;
Variante 2

AP17-4 Froid 11) -25 "C, dur6e 2 h

AP17-5 Basse
pression
atmosph6-
rique

Non applicable

AP17-6 Chaleur
humide,
essai
cyclique,
cycles
restants

11m 40 "c;
Variante 2
2 cycles
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Table 16 - Test group AP (continued)

Test
phase

Test Measurement to be
performed Requirements

Title tEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title rEc 60512

Test No.
PL All connector

styles

AP1 1 Shock Not applicable

AP12 Acceleration
steady state

Not applicable

AP1 3 Rapid change
of
temperature

11d -25 "C to 70 'C,

f=30min

5 cycles

Mated connectors

Voltage proof 4a See test phase 5

lnsulation
resistance

3a See test phase 4

AP14 Static load
transverse

8a 3 specimens,

Arrangement as in
5.1.3. (to be added)

Maximum rate of
increase of force
50 N/s

Force 150 N,
duration 10 s

Visual
examination

1a There shall be no
damage which would
impair normal
operation

AP15 Static load
axial

Not applicable

AP1 6 Visual
examination

1a See test phase 1

AP17 Climatic
sequence

I'la Mated connectors

AP17-1 Dry heat 11i 70 "c
Duration 16 h

lnsulation
resistance

3a 10 000 MO min.
(initial value)

AP17-2 Low air
pressure

Not applicable

AP 17-3 Damp heat
cyclic, first
cycle

11m 40 .c;

Variant 2

AP17-4 Cold 11j -25 "C, duration 2 h

AP17-5 Low air
pressure

Not applicable

AP't 7-6 Damp heat,
cyclic,
remaining
cycles

'l 1m 40 "c;

Variant 2

2 cycles
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Tabfeau 16 (suite)

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre
cEt 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEt 60512
Essai no.

PL
Tous les

moddles de
connecteurs

AP1 8
(Voir la
Note 3)

Projection
d'eau

149 Modele B

uniquement

Connecteurs
accoupl6s et cAbles
mont6s

R6sistance
d'isolement

3a Yo,r 4.2.5 - aprds
les essais

R6sistance de
contact -
M6thode du
niveau des
millivolts

2a Voir phase
d'essai 3

Tension de
tenue

4a Voir phase
d'essai 5

Forces
d'insertion et
d'extraction

13b Voir 4.3.2

Examen
visuel

1a Voir phase
d'essai 1

AP1 9 Systdme de
r6tention du
contact,
R6sistance e
I'application
de I'outil

Non applicable

AP20 Etanch6ite
interfaciale

14f Non applicable

AP21 Efficacit6 des
dispositifs
d'accouple-
ment des
connecteurs

15f Force 200 N pendant
une dur6e de 15 s

Vitesse maximale
d'augmentation de la
force 50 N/s

Examen
visuel

1a ll ne doit y avoir
aucun dommage
ou aucun
desserrement
susceptible
d'affecter le
fonctionnement
normal

NOTES Voir tableau 15

5*i
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Table 16 (continued)

Test
phase

Test Measurement to be
performed Requirements

Title rEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title lEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

AP1 8
(See
Note 3)

lmpacting
water

149 Style B only

Mated connectors
with attached cables

lnsulation
resistance

3a See 4.2.5 - after
testing

Contact
resistance -
Millivolt level

2a See test phase 3

Voltage proof 4a See test phase 5

lnsertion and
withdrawal
forces

13b See 4.3.2

Visual
examination

1a See test phase 1

AP1 9 Contact
retention
system,
Resistance to
tool
application

Not applicable

AP2O lnterfacial
sealing

14t Not applicable

AP21 Effectiveness
of connector
coupling
devices

15f Force 200 N for
duration of 15 s

Maximum rate of
increase of force
50 N/s

Visual
examination

1a There shall be no
damage or
loosening of parts
that would impair
normal operation

NOTES: See table 15
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5.2.2.3 Groupes d'essais BP - Endurance m6canique

Tableau 17 - GrouPe d'essais BP

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Essai Mesure i effectuer Prescriptions

Titre cEt 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEr 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles

de connecteurs

BP1
(Voir la
Note 2)

Forces
d'insertion et
d'extraction

13b Yoir 4.3.2

BP2 Caract6ris-
tiques
m6caniques
de fonction-
nement
(Moiti6 du
nombre
sp6cifi6 de
manceuvres)

9a 500 maneuvres;

Vitesse 20 mm/s
maximum; temps de
repos 9 s

(voir 4.3.1 )

BP3 Essais
climatiques

8P3.2 Corrosion,
atmosphdre
industrielle

119 D6tails A ajouter

8P3.4 Chaleur
humide,
cyclique

11m 55 "C;

Variante 2

6 cycles

R6sistance de
contact
M5thode du
niveau des
millivolts

2a Voir 4.2.4

BP4 Fonction-
nement
m6canique
(nombre
restant de
manceuvres)

9a Voir BP2, 500
man@uvres

R6sistance
d'isolement

3a Yoir 4.2.5

R6sistance de
contact
M6thode du
niveau des
millivolts

2a Yoir 4.2.4

Boitier

Continuite
6lectrique

2f Courant d'essai 1 A
et m6thode d'essai
2b; entre
emplacements
adapt6s des boitiers
d'accouplement ou
.entre boitier et
panneau;

50 mQ max.

Tension de
tenue

4a Voir phase d'essai 5

BP5
(Voir la
Note 2)

Forces
d'insertion et
d'extraction
(Froid)

13b Voir 4.3.2

BP6 Force de
r6tention du
calibre
(contact
6lastique)

'r 6e Voir phase d'essai
AP2

BP7 Efficacit6 des
dispositifs
d'accouple-
ment des
connecteurs

15f Voir AP21 Examen visuel 1a Pas d'indication de
fatigue ou de
fissuration du
dispositif de
verrouillage

Voir aussi AP21

NOTES Voir tableau 15.
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5.2.2.3 Test group BP - Mechanical endurance

Tabte 17 _ Test group Bp

Test
phase

Test Measurement to be
performed

Requirements

Title lEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title tEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

BP1

(See
Note 2)

lnsertion and
withdrawal
forces

'1 3b See 4.3.2

BP2 Mechanical
operation
(half of the
specified
number of
operations)

9a 500 operations;
Speed 20 mm/s
maximum;
rest time 9 s
(see 4.3.1)

BP3 Climatic tests

BP3.2 Corrosion,
industrial
atmosphere

119 Details to be added

8P3.4 Damp heat,
cyclic

11m 55'C;

Variant 2;

6 cycles

Contact
resistance
Millivolt level

2a See 4.2.4

BP4 Mechanical
operation (the
remaining
number of
operations)

9a See BP2, 500
operations

lnsulation
resistance

3a See 4.2.5

Contact
resistance
Millivolt level

2a See 4.2.4

Housing
(shell)

Electrical
continuity

2f TestcurrentlAand
test method 2b;
between suitable
locations of mating
shells or shell and
panel;

50 mO max.

Voltage proof 4a See test phase 5

BP5
(See
Note 2)

lnsertion and
withdrawal
forces
(Cold)

13b See 4.3.2

BP6 Gauge
retention
Force
(resilient
contact)

16e See test phase AP2

BP7 Effectiveness
of connector
cou pl i ng
devices

15f See AP21 Visual
examination

1a No indication of
fatigue or cracking
of locking device

See also AP21

NOTES See Table 15.
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5.2.2.4 Groupe d'essais CP - Humidit6

Tableau 18 - Groupe d'essais CP

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Phase d'essai Prescriptions

Titre cEl 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre cEt 60512
Essai no.

PL
Tous les modiles
de connecteurs

cP1 lmmersion d
faible
pression
atmosph6-
rique

Non applicable

cP2 Essai continu
de chaleur
humide

11c Dur6e de 4 jours R6sistance
d'isolement

3a Voir 4.2.5

Boitier
Continuit6
6lectrique

2l Voir BP4

R6sistance de
contact
Niveau des
millivolts

2a Voir phase d'essai 3

Tension de
tenue

4a Voir phase d'essai 5

Forces
d'inse(ion et
d'extraction

13b Voir 4.3.2

Examen visuel 1a Voir phase d'essai 1

R6tention du
contact dans
I'isolant

15a Voir APS

NOTES Voir tableau 15

l

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 64 of 70



61076-2-103 @ IEC:2004 -65-

5.2.2.4 Test group GP - Moisture

Table 18 - Test group GP

Test
phase

Test Measurement to be
performed Requirements

Title tEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title tEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

cP1 lmmersion at
low air
pressure

Not applicable

cP2 Damp heat,
steady state

11c Duration of 4 days lnsulation
resistance

3a See 4.2.5

Housing
(shell)
Electrical
continuity

2f See BP4

Contact
resistance

Millivolt level

2a See test phase 3

Voltage proof 4a See test phase 5

lnsertion and
withdrawal
forces

't3b See 4.3.2

Visual
examination

1a See test phase 1

Contact
retention in
insert

15a See AP5

NOTES See Table 15

L
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5.2.2.5 Groupes d'essais DP - Charge 6lectrique

Tableau 19 - Groupe d'essais DP

5.2.2.6 Groupes d'essais EP - R6sistance m6canique

Tableau 20 - Groupe d'essais EP

5.2.2.7 Groupe d'essais GP - Essais de m6thode de connexion

IR6serv6].

61076-2-103 @ CEI:2004

Phase
d'essai

Essai Mesure i effectuer Prescriptions

Titre
cEr 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEr 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles
de connecteurs

DP1 Variations
rapides de
temp6rature

Non applicable

DP2 Fonction-
nement
m6canique

Voir BP2, mais 100
manGuvres

DP3 Charge
6lectrique et
temp6rature

9b Variante de
puissance
uniquement:

100 h;
Courant de charge
de contact max.:
voir 4.2.3,
reprise 2 h minimum;

Capteur de temp6ra-
ture au centre des
sp6cimens

R6sistance
d'isolement

3a Voir phase d'essai 4

R6sistance de
contact
Niveau des
millivolts

2a Voir phase d'essai 3

Tension de
tenue

4a Voir phase d'essai 5

NOTES Voir tableau 15

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre cEr 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre cEt 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles
de connecteurs

EP1 Robustesse
des sorties

16f IR6serve]

EP4 lnflamma-
bitit6
Br0leur d
aiguille

2Oa IR6serv6]
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5.2.2.5 Test group DP - Electrical load

Table 19 - Test group DP

5.2.2.6 Test group EP - Mechanical resistivity

Table 20 - Test group EP

5.2.2.7 Test group GP - Connection method tests

IReserved].

Test
phase

Test Measurement to be
performed Requirements

Title tEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title tEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

DP1 Rapid change
of
temperature

Not applicable

DP2 Mechanical
operation

See BP2; but 100
operations

DP3 Electrical
load and
temperature

9b Power variant only:

100 h;
Max. contact load
current: see 4.2.3;
recovery: 2 h

minimum;

Temperature sensor
in center of
specimens

lnsulation
resistance

3a See test phase 4

Contact
resistance
Millivolt level
method

2a See test phase 3

Voltage proof 4a See test phase 5

NOTES See Table 15.

Test
phase

Test
Measurement to be

performed Requirements

Title rEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title tEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

EP1 Robustness
of termination

16f IReserved]

EP4 Flammability
(needle
flame)

2Oa IReserved]

LIL
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5.2.2.8 Groupe d'essais HP - Divers

Les essais HP1 e HP4 sont applicables aux seules fiches'

Tableau 21 - GrouPe d'essais HP

5.2.2.9 Groupe d'essais LP - Blindage RF

Applicable aux moddles de connecteurs d blindage am6lior6 uniquement

Tableau 22 - GrouPe d'essais LP

61076-2-103 @ CEI:2004

I

l

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre
cEt 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEl 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles
de connecteurs

HP1 R6sistance
des serre-
cAbles au
pliage

17a IR6serv6]

HP2 R6sistance
des serre-
cAbles d la
rotation des
cAbles

17b Force 20 N ,

nombre de rotations
1 000

Pas de dommage
sur la gaine du
cAble, ni sur le
connecteur

HP3 R6sistance
des serre-
cAbles A la
traction des
cAbles

17c Force 't 00 N Pour
une dur6e de 60 s;

cAble adapt6 de
diamdtre ext6rieur de
5mmd6mm

Pas de dommage
susceptible
d'affecter le
fonctionnement
normal
D6placement
maximal du cable
4mm

HP4 R6sistance
des serre-
cAbles d la
torsion des
cAbles

17d Couple 0,15 Nm Pour
une dur6e de 10 s;
cAble adapt6 de
diamdtre ext6rieur de
5mmd6mm

Le cAble ne doit Pas
subir de rotation A

I'interieur du corPs
du connecteur

HP5 Efficacit6 des
dispositifs
d'accouple-
ment des
connecteurs

15f Voir AP 2't Examen
visuel

1a Voir AP21

Phase
d'essai

Essai Mesure d effectuer Prescriptions

Titre
cEr 60512
Essai no.

S6v6rit6 ou
condition d'essai

Titre
cEt 60512
Essai no.

PL
Tous les moddles

de connecteurs

LP1 A I'etude Force de
maintien du
ressort de
contact de
mise d la
masse

16i A l'6tude

LP2 Fonction-
nement
m6canique

9a Voir BP2, mais 100
man@uvres

Boitier
Continuite
6lectrique

2T Voir BP4

LP3 D6tails A d6finir Blindage RFI

- Methode
d'injection de
ligne

23c D6tails d d6finir

.l
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5.2.2.8 Test group HP - Miscellaneous

HP1 to HP4 applicable to free connectors only

Table 21 - Test group HP

5.2.2.9 Test group LP - RF shielding

Applicable to connector styles with enhanced screening only.

Table 22 - Test group LP

t

Test
phase

Test Measurement to be
performed

Requirements

Title lEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title
rEc 60512
Test No.

PL
All connector

styles

HP1 Cable clamp
resistance to
bending

17a IReserved]

HP2 Cable clamp
resistance to
cable rotation

17b Force20N,number
of rotations 1 000

No damage to cable
jacket, nor to
connector

HP3 Cable clamp
resistance to
cable pull
(tensile)

17c Force 100 N for
duration 60 s;
suitable cable of
outside diameter
5mmtoGmm

No damage which
would impair
operation
Max. displacement
of cable 4 mm

HP4 Cable clamp
resistance to
cable torsion

17d Torque 0,15 Nm for
duration of 10 s;
suitable cable of
outside diameter
5mmto6mm

Cable shall not
rotate within the
connector body

HP5 Effectiveness
of connector
coupling
devices

15f See AP21 Visual
examination

1a See AP21

Test
phasq

Test Measurement to be
performed Requirements

Title tEc 60512
Test No.

Severity or
condition of test Title lEc 60512

Test No.
PL

All connector
styles

LP1 Under consideration Grounding
contact spring
holding force

16i Under consideration

LP2 Mechanical
operation

9a See BP2, but 100
operations

Housing
(shell)
electrical
continuity

2f See BP4

LP3 Details to be defined RFI shielding
- Line
injection
method

23c Details to be defined

RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 69 of 70



RØDE Exhibit 1025
RØDE Microphones, LLC, et. al v. Zaxcom, Inc.

Page 70 of 70


